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１．事業譲受けの理由 

 OLFT は、日本で初めて固体レーザーを事業化した企業であります。
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事業の一部譲受けに関する基本合意のお知らせ 
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３．事業譲受けの日程 

 事業譲受け（譲渡）に係る詳細検討を両社で進め、平成 25 年 10 月 1 日に事業譲受

け（譲渡）を完了する予定です。 

 

４．相手先の概要（平成 25 年 3 月 31 日現在） 

(1) 名称 オムロンレーザーフロント株式会社 

(2) 所在地 神奈川県相模原市中央区下九沢 1120 

(3) 代表者 代表取締役社長 小林 光生 

(4) 事業内容 レーザー加工装置の開発・製造・販売・保守サービス 

(5) 資本金 1,508 百万円 

(6) 設立 平成 16 年 1 月 

(7) 大株主 オムロン株式会社 

(8) 相手先との関係 資本関係・人的関係・取引関係ともに該当すべき事項は

ございません。 

 

５. 今後の見通し 

 本件による今期の業績への影響につきましては、内容が確定次第、お知らせいたしま

す。 
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